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Hochleistungs-
keramik fur die
Halbleiterindustrie




CeramTec - komplexe Kundenlésungen
fur anspruchsvolle Anwendungen der

Halbleiterindustrie

Mit ihren einzigartigen Materialeigenschaften wie
Widerstandsfahigkeit, Homogenitat und Zuverlassigkeit
erdffnet Hochleistungskeramik von CeramTec ein enormes
Leistungspotenzial fur eine Vielzahl von Branchen und
Anwendungen.

Uber 120 Jahre Erfahrung in der technischen Keramik
und langjahrige Erfahrung in der Halbleiterindustrie,
kombiniert mit umfassendem Material- und Prozess-
Know-how und hervorragenden Produkteigenschaften
machen uns zu einem bevorzugten Partner, wenn

Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt

es um keramische Komponenten fir die Halbleiterindustrie
geht. Diese Keramiken werden anspruchsvollen
Fertigungs- und Handlingbedingungen ausgesetzt,
mUssen extremen Belastungen widerstehen und dabei
dauerhaft zuverlassig und prazise funktionieren.

CeramTec bietet Losungen, die all diese Anforderungen
erfillen: maBgeschneidert und perfekt realisiert in
hochreiner technischer Keramik — individuell nach Ihrem
Bedarf!

Agile und flexible Zusammenarbeit entlang der gesamten Prozesskette
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Hochleistungskeramik fur
maximale Anforderungen -
unverzichtbar fir das
Halbleitergeschaft

Entdecken Sie die Vorteile unseres Portfolios an Halbleiterindustrie. Wir entwickeln keramische
Hochleistungskeramik bietet und profitieren Sie Komponenten und Teile entsprechend lhren individuellen
von unserer Loésungskompetenz fir eine Vielzahl Anforderungen, damit Sie lhre Prozesse flexibel und

von Bearbeitungs- und Fertigungsprozessen in der zuverlassig gestalten konnen.

Die optimale Lésung fiir Ihren Bedarf Unser Material ist lhr Erfolg

Wir verstehen uns nicht nur als reinen Hersteller von Ob in der Wafer Bearbeitung, der Halbleiterfertigung oder
qualitativ hochwertigen Halbleiterkomponenten, dem Handling - unsere Komponenten aus Hochleistungs-
sondern vielmehr als starken Entwicklungspartner, der keramik ermoglichen dauerhafte Leistung und Zuverlassig-
gemeinsam mit lhnen lhre Anforderungen in individuelle keit. CeramTec bietet fiir jede Anforderung die passende

Losungen realisiert: mit langlebigen Produkten, in nahezu Keramik an:
jeder gewiinschten Geometrie, mit den geforderten
Materialeigenschaften, Fertigungstiefe und optimaler * AlLO, —hohe Reinheit und Steifigkeit
Funktionalitat. e AIN —hohe Warmeleitfahigkeit und elektrische Isolation
e SiSiC —geringe Warmeausdehnung und Dichte
* Si;N, —hohe Bruchzahigkeit und geringe
Warmeausdehnung



Bauteile fiir die Halbleiterindustrie:
Beispiele aus dem CeramTec Portfolio

Entdecken Sie unsere Losungskompetenz fir eine Vielzahl von Anwendungen der Halbleiter-
industrie und profitieren Sie von hervorragenden Materialeigenschaften und individuellem Design.

Alumiumoxid - Rubalit

Produkt Eigenschaften

» \Wafer-Polierplatten * Hohe Steifigkeit

¢ Endeffektoren / Wafer-Handler ¢ Gute thermische Bestandigkeit

¢ Metallisierte Produkte ¢ Kontrolle der Oberflachenform / Rauheit
e Chamber Rings / Sputtering Targets

Mikrostruktur
Rubalit

Siliziumkarbid - ROCAR

Produkt Eigenschaften

» Wafer-Polierplatten ¢ Hohe Warmeleitfahigkeit

o Elektrostatische Chucks e Geringe thermische Ausdehnung
¢ VVakuum Chucks ¢ Hohe Steifigkeit

¢ Endeffektoren / Wafer-Handler o Gute chemische Bestandigkeit

e Chamber Rings o Vielfalt der Oberflachengestaltung

Mikrostruktur ROCAR
(SiSiC)




ROCAR 3D - Designfreiheit
trifft auf exzellente
Materialeigenschaften

Erleben Sie vollige Designfreiheit mit Siliziumkarbid (SiSiC), einem
einzigartigen Material in einem der innovativsten Fertigungsverfahren

unserer Zeit: 3D-Druck. Erschaffen Sie mit uns Form- und Funktionsteile in
Leichtbauweise durch Reduzierung auf absolut notwendige Strukturelemente.
Erhalten Sie das fertige Bauteil schneller, ohne zeit- und kostenintensive
Verarbeitungsschritte wie Grlinteilzerspanung, Frasen oder Fligen.

Erzielen Sie Produktoptimierungen durch maximale Designfreiheit. Mit
Materialstarken von 2 mm bis 35 mm und Lochdurchmessern ab 2 mm
stehen Ihnen vielfaltigste Designoptionen zur Verfligung.

Unschlagbare Prozessvorteile des 3D-Drucks:
Druck direkt aus CAD-Daten
Kein FraBen notwendig, daher geringere Werkzeugkosten
Realisierung von Hohlraumen und Hinterschneidungen
Kurze Produktionsvorlauf- oder UmrUstzeiten
Maximale Flexibilitat: Anderungen der Konstruktion per Mausklick
Druck innenliegender Kanale moglich
Gleichzeitige Fertigung mehrerer Bauteile auf einem 3D-Drucker

Mikrostruktur ROCAR 3D
Maximale Homogenitét:

Der Lagenaufbau ist in der 3

Mikrostruktur nicht mehr erkennbar
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